新聞稿
110年7月28日
經濟部投資審議委員會於本（110）年7月28日召開第1203次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計8件。
1. 本次委員會議核准及核備投資案統計
	區分
	件數
	投資金額

	僑外投資
	1件
	新臺幣23億1,066萬8,000元

	對外投資
	3件
	美金29億6,188萬5,080元
(折合新臺幣約823億3,151萬9,569元)

	對中國大陸投資
	4件
	美金1億3,321萬元
(折合新臺幣約36億7,504萬1370元)


註：本表匯率係以中央銀行110年6月平均新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率27.797
1. 本次委員會議核准及核備投資案摘要
1. 僑外投資部份
· 盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣23億1,066萬8,000元認購原投資事業台灣達爾科技股份有限公司增資股份，暨對轉投資事業敦南科技股份有限公司增資，從事電子設備、半導體設備、晶片等相關電子零組件之研發及製造。
1. 對外投資部分
（1） 環球晶圓股份有限公司以美金25億元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.從事投資控股業務，並經由多層次投資之德國GL0BALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG（世創電子）70.27%股權，以擴大半導體事業規模，強化全球布局。
（2） 瑞昱半導體股份有限公司以美金6,188萬5,080元，用以受讓英屬維京群島LEADING ENTERPRISES LIMITED所持有新加坡瑞昱新加坡私人有限公司（REALTEK SINGAPORE PRIVATE LIMITED）10.97%股權，從事通訊網路IC之研發及銷售業務。
（3） 南亞科技股份有限公司以美金4億元，增資英屬維京群島南亞科技國際有限公司（NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD.），從事一般投資業務。
1. 對中國大陸投資（專案審查案件）部分
（1） 台郡科技股份有限公司以美金2,500萬元間接增資大陸地區投資事業郡昆科技（蘇州）有限公司，從事經營軟式印刷電路板之產銷業務。
（2） 長興材料工業股份有限公司以美金5,418萬元，間接經由大陸地區投資事業長興（中國）投資有限公司轉投資設立長興材料工業（銅陵）有限公司，從事經營水性丙烯酸樹脂、水性聚氨酯樹脂、醇酸樹脂/水性醇酸樹脂、氟碳樹脂、油性丙烯酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等產銷業務。
（3） 台灣人壽保險股份有限公司以人美金5,303萬元增資大陸地區投資事業君龍人壽保險有限公司，從事經營人身保險相關業務。
（4） 台灣積體電路製造股份有限公司為緩解全球晶片短缺並確保競爭優勢，提出在大陸地區投資之台積電（南京）有限公司擴產計畫一案，本會前於105年2月4日核准該公司以累計美金10億元作為股本投資設立台積電（南京）有限公司，設置一座16奈米製程之12吋晶圓廠。本次擴產計畫考量並未涉及增加股本投資，且係運用既有廠房進行產能擴充，南京廠原經關鍵技術小組審查通過之製程技術為16奈米，本次擴廠係採用成熟之28奈米製程；同時，該公司已提出強化實體廠區及資訊存取等智慧財產權保護措施，以及未來三年每年於國內投資約新台幣6,000億至6,500億元持續以台灣為最主要據點、持續在台灣創造優質工作機會之投資計畫，經委員會議討論後，同意台積電南京廠擴產案之投資計畫變更。
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